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典型应用电路图 
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图 1：HM5107典型应用电路图 

概述 
HM5107系列是一款带充放电保护的

多功能线性降压控制器。只需要很少的外

接元件，适用于磷酸铁锂电池便携式产品

的应用。 

HM5107电路采用了高性能、低功耗

的参考电压电路结构，同时在生产中引入

修正技术，保证了输出电压的高输出精度

及低温度漂移。 

HM5107具有过充过放保护功能，过

温电流补偿，输出线性恒流，可以通过外

部电阻设置输出电流；同时可通过 SDET
引脚连接的轻触开关切换模式（半亮、全

亮、关断）。通过内部修调可实现半亮亮

度调节（25%~75%，步进 6.25%）。 

HM5107采用 SOP8 封装。 

特点 
 过充电压：3.7 V 

 过放电压：2.5 V 

 输出线性恒流：20 mA~150 mA 

 SDET 下降沿触发切换 

 最大充电电压：7 V  

 最大充电电流：100 mA  

 过温补偿 

 低静态电流：小于 2uA 

 半亮亮度调节：25%~75%（步进 6.25%） 

应用领域 
 磷酸铁锂电池的电子设备 

 LED 手电筒、LED 灯具等 
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订货信息 
产品型号 

HM5107
 

 

丝印 

HM5107 
XXXX

批号

年份
 

 

封装及管脚分配 
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管脚定义 

管脚号 管脚名称 管脚类型 描述 

1 VIN 输入 充电输入端 

2 VDD 电源 外接电池正端 

3 VSS 地 地 

4 SDET 输入 轻触触发切换控制内部功能 

5 NC 悬空 悬空不连接 

6 CS 输出 外接电阻设置输出电流 

7 NC 悬空 悬空不连接 

8 LED 输出 内置功率 MOS 漏端 

内部电路方框图 
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图 2：HM5107的内部电路方框图 
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极限参数（注 1） 

参数 符 号 描述 最小值 最大值 单位 

电压 VMAX 各个引脚的最大电压  7 V 

电流 
ILED_MAX LED 端最大电流  150 

mA 
IVIN_MAX VIN 端最大电流  100 

最大功耗 PSOP8 SOP8 封装最大功耗  0.75 W 

温度 

TJ 结温范围 -20 125 oC 

TA 工作范围 -20 85 oC 

TSTG 存储温度范围 -40 120 oC 

TSD 焊接温度范围（焊接时间 20 秒） 230 240 oC 

ESD VESD 静电耐压值（人体模型）  2000 V 

注 1：超过上表中规定的极限参数会导致器件永久性损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。 
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电特性 
除非特别说明，TA=25 oC 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VDD 电压 

最大输入电压 VIN_MAX    7 V 

VDD 电压 VDD  2.5  3.7 V 

启动电压 VDDST VDD 从 0V 上升到 3V 2.4 2.5 2.6 V 

滞回电压 VDD_HYS   0.1  V 

VDD 电流 

工作电流 IDD_OP   300  uA 

待机电流 IDD_INQ VDD=2V   2 uA 

LED 输出电流 

最大输出电流 ILED_OUT    150 mA 

充电电流 

最大充电电流 IOUT 由外部电阻限定   100 mA 

电压检测 

过充电压检测 VOVC   3.7  V 

过放电压检测 VOVD   2.5  V 

温度补偿 

温度补偿点 TSD 
从 100 oC 开始慢慢减小输

出电流 
 

100  oC 

高温输出电流比  TJ=150 oC  25  % 
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应用指南 
工作原理 

HM5107系列是一款带充放电保护的

多功能线性降压控制器，只需要很少的外

接元件，适用于磷酸铁锂电池便携式产品

的应用。 

芯片内部包括驱动电路和修正网络、

参考电压电路、温度控制电路、功能控制、

过充过放保护电路等。 

HM5107内置 MOS，从 LED 端输出

最大驱动能力 150mA，线性恒流电流大小

由外部 CS 电阻设定。 

当有高于电池电压的输入电压在输入

VIN 端时，芯片便会控制对电池进行充电，

当 VDD 电压大于 2.5V 时，芯片可以开始

正常工作，电池电压高于 3.7V 后停止充

电。 

当输入电压掉电以后，当输出电压低

于 2.5V 时，电路进入低功耗模式，输出关

断，电路功耗低于 2uA。 

当电池过放以后，输出锁定关断，解

锁条件有两个：1）电池放电至 1.3V 以下；

2）通过 VIN 脚对电池充电。 

充电电流设置 
芯片内部通过 VIN 引脚限定电池的

充电电流，可由如下公式计算得出 

( ) /( 7)LED CHI VIN VDD R= − +  

其中 RCH电阻为外接限流电阻，单位

欧姆。 

过充过放检测 
电池电压高于 3.7V 时，电池过充，芯

片停止充电；当其电压低于 2.5V 时，电池

过放，电路进入低功耗模式，输出关断，

此时电路功耗低于 2uA。 

 

 

内部功能切换 
 HM5107芯片具有以下多种功能模

式： 

1 档 半亮（D=25%~75%） 

2 档 亮 

3 档 关断 

芯片可通过 SDET 管脚连接的轻触开

关触发切换功能模式，低电平有效。通过

内部修调可实现半亮亮度调节，步进为

6.25%。 

温度保护 
当芯片结温高于 100 oC 时，芯片内部

控制 LED 端电流随着温度的升高慢慢减

小，以控制高温发热。 

PCB 布图注意事项 
芯片 VDD 对 VSS 电容尽量靠近芯片

引脚，布线最短最好。 
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封装信息 
SOP8 封装尺寸图： 
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